
H A G I W A R A  E L E C T R O N I C S

ルネサスの “GreenPAK” は、内蔵素子を自由に組み合わせてカスタム仕様の回路を構築で
きるデバイスです。各種ロジックやディスクリート部品を 1 チップに集約できるため、部品点数
削減、基板の小型化、消費電力の低減を実現します。本ウェビナーでは、実機デモを通じて
“GreenPAK” の魅力や設計手法をわかりやすく解説し、製品開発で直面する課題をどのよう
に解決できるのか、具体的な事例を交えて紹介します。

http://forms.office.com/r/GNQpAtEGhg

